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以下資料由界霖科技股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。
以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意
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   認購相關資訊
   公司簡介
   主要業務項目
   最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
   最近五年度簡明資產負債表
   最近三年度財務比率
公司名稱：界霖科技股份有限公司 (股票代號：5285)
	 輔導推薦證券商
	日盛證券股份有限公司
大眾綜合證券股份有限公司

台新綜合證券股份有限公司
宏遠證券股份有限公司

	主辦輔導券商聯絡人電話
	日盛證券股份有限公司
朱冠樺(02)2312-1708

	註冊地國
	(外國發行人適用)

	訴訟及非訟代理人
	(外國發行人適用)


	輔導推薦證券商認購界霖科技股份有限公司股票之相關資訊

	證券商名稱
	日盛證券
	大眾綜合證券
	台新綜合證券
	宏遠證券

	認購日期
	101年9月5日

	認購股數（股）
	1,200,000
	100,000
	100,000
	100,000

	認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率
	1.97%
	0.16%
	0.16%
	0.16%

	認購價格
	每股新台幣25元/每股

	認購價格之訂定
依據及方式
	 1.認購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式
本推薦證券商依一般市場認購價格訂定方式，參考市價法、成本法及現金流量折現法等方式，以推算合理之承銷價格，做為該公司辦理股票興櫃登錄之參考價格訂定依據。再參酌該公司之所處產業、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由本推薦證券商與該公司共同議定之。
市價法為透過已公開的資訊，與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價之調整；成本法亦稱帳面價值法(Book Value Method)，係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎；另自由現金流量折現法(Discounted Cash Flow Method，DCF )則重視公司未來營運所創造之現金流入價值。其中，成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反應資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；自由現金流量折現法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，在電子相關產業快速變化下對未來之預估甚難準確，使未來現金流量及加權平均資金成本更無法精確掌握，故本次輔導推薦證券商認購界霖科技股份有限公司僅就市價法進行評估。
該公司認購價格之計算方式，係綜合參酌該公司之所處產業、經營績效、發行市場環境、本益比法曁股價淨值比法及興櫃巿場流動性不足之風險，經與該公司議定之認購價格為25元。
2. 巿價法
界霖公司主要從事功率元件及光電元件導線架之生產製造。經綜合考量同業間主要產品佔營業額之比重、每股獲利能力及成長率、資產狀況、資本規模及各項財務比率等因素後，故選取上市公司中主要生產半導體導線架之順德工業與主要生產LED導線架之一詮精密，及上櫃公司中主要生產LED導線架及散熱片之健策精密作為採樣公司。
(1)本益比法
單位：新台幣元；倍
項目
101.6～101.7
平均股價(註1)
每股稅後盈餘(註2)

本益比
順德工業(2351)
21.27
0.45
47.27
一詮精密(2486)
18.43
(1.71)
－
健策精密(3653)
83.23
4.68

17.78

上市電子半導體類(101/6)

－
－
22.01
上櫃電子半導體類(101/6)

－
－
N/A
註1：係擷取中華民國證券櫃檯買賣中心及證券交易所網站資料
註2：每股稅後純益 = 該公司最近四季稅後純益／發行股數
該公司採樣同業及上市(櫃)電子零組件類股101年6月至101年7月平均本益比在17.78～47.27倍之間，若以暫定認購價格25元與該公司100年度之每股稅後盈餘1.50元(以6.09億股本計算)為計算基礎，本益比約16.67倍，較採樣同業及上市櫃電子半導體類股本益比為低，考量該公司所比較之同業均為上市櫃公司且分屬不同市場，且集中市場與櫃檯買賣市場較興櫃市場交易量及流通性為佳，故與該公司議定認購價尚屬合理。
(2)股價淨值比法
另該公司所採樣同業及上市櫃半導體類股之股價淨值比如下：
單位：新台幣元；倍
項目
101.06～101.07
平均股價(註1)

101年度第一季
每股淨值(註2)

股價淨值比
順德(2351)
21.27
20.73

1.03

一詮(2486)
18.43
18.86

0.98

健策(3653)
83.23
44.72

1.86

上市半導體類(101/6)

－
－
2.11
上櫃半導體類(101/6)

－
－
1.46
註1：係擷取自證券櫃檯買賣中心及證券交易所網站資料
註2：各該公司經會計師核閱之財務報表

由上表可知，該公司所選採樣同業及上市櫃半導體類股之股價淨值比約在0.98～2.11倍間，若以該公司100年底每股淨值為15.89元，以暫定認購價格25元計算，其股價淨值比約為1.57倍，介於採樣同業及上市櫃半導體類股之股價淨值間，目前議定之認購價格尚屬合理。
經上述說明，綜合該公司所屬產業未來發展、市場環境及同業之市場交易狀況等因素，並考量興櫃市場流動性不足之風險後，再參酌該公司所處產業、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由本推薦證券商與該公司共同議定認購價格為每股25元，應尚屬合理。


	公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

	一、公司介紹：
界霖科技主要從事各式功率導線架之研發、製造與銷售業務。產品區分為功率單體導線架、光電元件導線架、積體電路導線架及塑封模具等，產品廣泛運用於LED產業、汽車電子零件、PC、家電產品、消費性電子產品及通訊用之功率元件等。
二、歷史沿革：
民國89年
界霖科技股份有限公司成立，設立實收資本額為5,000仟元。
民國91年
取得ISO-9001 & ISO-14001認證。
辦理現金增資16,000仟元，實收資本額為21,000仟元。
民國92年
界霖科技遷入高雄楠梓加工出口區。
辦理現金增資22,500仟元，實收資本額為43,500仟元。

辦理現金增資76,500仟元，實收資本額為120,000仟元。
民國93年
辦理現金增資68,000仟元，實收資本額為188,000仟元。
民國94年
辦理現金增資62,000仟元，實收資本額為250,000仟元。
民國95年
辦理現金增資50,000仟元，實收資本額為300,000仟元。

於高雄楠梓加工出口區買下第二座廠房來擴充產能，滿足客戶需求為服務大陸客戶並擴大業務。
間接轉投資濟南界龍科技有限公司。
民國96年
辦理現金增資80,000仟元，實收資本額為380,000仟元。

增加電鍍產能，從4線增為11線。
開始 TS16949 認證。
榮獲96年度加工出口區中小型企業組金楷獎。
民國97年
辦理現金增資86,000仟元，實收資本額為466,000仟元。

取得TS16949 認證。
第二季濟南界龍科技開始生產。
民國98年
正修科技大學頒發感謝狀感謝公司協助辦理教育部「培育優質人力促進就業計劃方案」。
民國99年
辦理現金增資54,000仟元，實收資本額為520,000仟元。

濟南界龍科技電鍍線開始生產。
民國100年
辦理現金增資60,000仟元，實收資本額為580,000仟元。

第二季ERP正式上線

辦理盈餘轉增資29,000仟元，實收資本額為609,000仟元。
民國101年
6 月份經金管會證期局核准首次公開發行。

三、經營理念：
本公司一向秉持永續經營與誠信經營原則，並恪遵相關法令規定，重視員工操守與紀律之管理並要求主管以身作則，本公司在追求營運成長獲利及股東權益最大化同時，亦能善盡企業之社會責任，更朝向建立一流之公司治理之企業形象，讓顧客、員工與投資股東能信賴的企業邁進。
四、未來展望：
因應全球導線架產業供需變化及相關電子產品之發展趨勢，該公司藉由各長、短期計劃以調整公司體質並提昇整體競爭力。茲就該公司長、短期計劃概要說明如下：

(1)短期業務發展計畫
(以目前現有之技術能力及開發完成的產品，持續拓展新客戶，逐漸增加IDM客戶比重，由原來以OEM客戶為主，逐漸轉型為以IDM客戶為主，提昇公司的競爭力與業績穩定力。

(搭配優異之研發技術能力，持續與現有客戶合作，開發客製化的產品，加深客戶的穩定度及提升本身之競爭力。

(2)長期業務發展計畫
(充分應用台灣廠商具生產彈性的競爭優勢，掌握產業代工趨勢已由歐、美、日等生產成本較高之地區高，移轉至亞洲（台灣、韓國、中國大陸等）地區，掌握兩岸專業分工之模式，以台灣為研發設計中心，成熟型之產品由大陸生產，以降低公司之生產成本，提昇產品競爭力，更有助於未來新客戶之爭取。
(持續提昇公司的技術研發能力，加深與客戶的合作關係，開發新產品及及終端產品之新用途，以增加公司產品之應用面。
(積極培養專業銷售人才，提昇國際行銷能力，積極開發新客戶，爭取更多的世界級大廠之合作計劃。



                                                                          

	主要業務項目：

本公司主要係專業導線架之研發、製造及銷售。                                          

	公司所屬產業之上、中、下游結構圖：
本公司所生產之導線架主要係以銅合金或鎳鐵合金經沖壓成形後再電鍍處理而成。行業上游主要原物料為銅原料及鐵鎳合金等金屬材料。下游主要客戶為封裝產業，因應目前市場求新求變快速發展的趨勢，客戶對於產品除了創新要求外，更要求開發上市的速度，所以產品開發技術的強弱及與客戶共同設計開發之程度即代表公司之競爭力。
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	產品
名稱
	產品圖示
及介紹
	重要用途或功能
	最近一年度(100)
營收金額(仟元)
	佔總營收
比重(%)

	功率單體導線架
	[image: image4.jpg]



	在封裝製程中用來負載晶片、導通電路、與印刷電路板連結，並藉由其金屬材質達到散熱的效果。其最終產品包括二極體、整流器、電晶體…等。
	1,201,382
	64.85%

	光電元件導線架
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	負載半導體晶粒，藉由導線架上正、負極將電流導通後，達到使晶粒上電子與電洞結合產生之光，透過導線架上杯面之折射而產生高亮度的功能。其最終產品用於看板、顯示器、交通號誌、汽、機車煞車燈、背光板、行動電話背光板、照明設備…等。
	138,648
	7.48%

	其他
	註
	
	512,706
	27.67%

	合     計
	1,852,736
	100.00%


註：其他包含原物料、模具等，其計量單位及規格形式皆不相同。    
	最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表  

   單位：新台幣仟元                      

	年度

項目
	96年
	97年
	98年
	99年
	100年
	101年截
至7月份止
(自結數)
(註)

	營業收入
	972,936
	811,823
	881,356
	1,630,309
	1,852,736
	998,026

	營業毛利
	113,255
	56,051
	76,226
	217,151
	184,377
	96,417

	毛利率(%)
	11.64%
	6.90%
	8.65%
	13.32%
	9.95%
	9.66%

	營業外收入
	2,380
	12,993
	9,904
	19,948
	30,742
	31,833

	營業外支出
	17,397
	46,166
	5,988
	16,211
	8,058
	16,161

	稅前損益
	39,551
	(26,558)
	32,105
	153,478
	111,282
	53,738

	稅後損益
	30,733
	(18,222)
	23,053
	124,872
	89,592
	45,269

	每股盈餘（元）
	0.98
	(0.43)
	0.49
	   2.45
	1.50
	0.74

	股利發放
	現金股利(元)
	－
	－
	－
	29,000
	60,900
	－

	
	股票股利(資本公積轉增資)(元)
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	
	股票股利(盈餘轉增資)(元)
	－
	－
	－
	29,000
	－
	－


(註)係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。
	最近五年度簡明資產負債表
         單位：新台幣仟元
                    單位：新台幣仟元

	年度
項目
	96年
	97年
	98年
	99年
	100年

	流動資產
	564,041
	514,687
	668,871
	852,324
	936,273

	基金及長期投資
	117,128
	149,125
	144,283
	150,837
	425,453

	固定資產
	275,325
	275,551
	239,403
	216,758
	178,148

	無形資產
	－
	157
	471
	501
	1,921

	其他資產
	2,795
	1,630
	4,124
	4,379
	5,947

	資產總額
	959,289
	941,150
	1,057,152
	1,224,799
	1,547,742

	流動
負債
	分 配 前
	444,237
	371,662
	468,959
	458,436
	566,826

	
	分 配 後
	444,237
	371,662
	468,959
	458,436
	566,826

	長期負債
	36,866
	27,985
	32,882
	19,713
	8,591

	其他負債
	3,890
	4,555
	1,604
	4,933
	4,809

	負債
總額
	分 配 前
	484,993
	404,202
	503,445
	483,082
	580,226

	
	分 配 後
	484,993
	404,202
	503,445
	483,082
	580,226

	股本
	380,000
	466,000
	466,000
	520,000
	609,000

	資本公積
	－
	115
	－
	16,200
	88,200

	保留
盈餘
	分 配 前
	75,505
	57,283
	79,599
	204,471
	236,063

	
	分 配 後
	75,505
	57,283
	79,599
	175,471
	236,063

	金融商品
未實現損益
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	累積換算調整數
	18,791
	13,550
	8,108
	1,046
	34,253

	未認列為退休金成本之淨損失
	－
	－
	－
	－
	－

	股東權益總額
	分 配 前
	474,296
	536,948
	553,707
	741,717
	967,516

	
	分 配 後
	474,296
	536,948
	553,707
	712,717
	967,516


                                                                          

	最近三年度財務比率

	年  度
項  目
	98年
	99年
	100年

	財
務
比
率
	毛利率(%)
	8.65%
	13.32%
	9.95%

	
	流動比率(%)
	142.63%
	185.92%
	165.18%

	
	應收帳款天數(天)
	96.82
	73.89
	70.19

	
	存貨週轉天數(天)
	125.86
	74.34
	78.49

	
	負債比率(%)
	47.62%
	39.44%
	37.49%


                                                                          

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至公開資訊觀測站!![image: image8.png]



公司概況資料表
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